Stansverktyg av originalkvalitet
Passar de flesta av marknadens alla planstansar
Wellpapp och kartong

Vi kan nu i samarbete med var tyska leverantér,
Staper GmbH, erbjuda verkligt prisvarda stansverk-
tyg for stans- rens- och separeringstationerna.
Dessutom kan vi bygga om till Centerline” och s.k
”thin plate”-system med ett patenterat justerings-
system inbyggt i ramen.

"Thin plate” system med snabbjustering

Istéllet for att montera biglinjematriserna direkt pé en (1)
fast stansplatta (ex 5 mm tjock) anvands istallet tva plat-
tor (plétar). En tjockare (ex 4 mm) underldggspléat pé vil-
ken man ldgger en 1-mm pl&t som blir arbetsplat.
Férdelen &r, att man snabbt kan demontera och spara
den billiga 1-mm platen med sina biglinjer fr varje order.
1-mm platen dr dessutom ndgot mjukare( och segare) an
den traditionella, vilket spar stansverktyg om stanstrycket
Okats.

Risken fér haverier p.g.a hégt stanstryck minskas.

| ramen monteras ett patenterat justeringssystem . Detta
tilldter en justering av 1-mm platen med biglinjer utaniér
maskinen vilket spar vardefull produktionstid.
Haveririsken minskas j&mfort med justering inne i stans-
stationen om man glémmer aterstalining vid orderbyte.
En investering i vart "thin plate” -system betalar sig sjalv
pa kort tid.
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Ramar, plattor och skenor

Vi har kompletta stansramar med fasta bottenplattor, ra-
mar fér "thin plate” med underldggsplatta samt platar for
"thin plate” systemet.

Vi har kompletta rensramar av aluminium eller stal.
Aluminiumskenor, teleskopiska skenor samt dndstycken.

Renspinnar (stift/fjadrar) och hallare

Vara slitstarka renspinnar har ett hélje av aluminium i
st. f. plast och har ett extra langt stift som &r lagrat i tvd
(2) bussningar i stéllet f6r en.

Problemet med stift som "kantrar” har vi ddrmed I6st.
F&r battre atkomst har vi en "slim line”™-pinne med ett
centrumavsténd pa endast 10 mm.

Hallarna f6r underpinnarna ar med 3, 5 eller 7 hal.
Overrenspinnarna Idper i ett T-format spar vilket gor
att de kan séttas fast dér det passar bast.




